海峽兩岸高科技業環安技術研討會
一、前言
中國半導體協會(China Semiconductor Industry Association, 以下簡稱CSIA)及台灣半導體產業協會（Taiwan Semiconductor Industry Association, 以下簡稱TSIA），為協助半導體及光電產業(TFT-LCD、LED及太陽能電池) 等高科技產業製造時，會有用大量的化學品與無塵室精密設備，會造成環境與人員的負面影響。在2009年世界半導體協會雙邊會議中，由雙方代表(CSIA: ,TSIA:佐大川)並隨著此二產業製程的更新，其產生之工安環保問題亦逐年不同。在這些高科技產業中，業者大都將致力於產品的研發與市場的擴充，對於因新製程所造成新的環保工安問題，則較缺乏研發改善量能，提昇工安環保管理技術。另外，各公司在進行廠務管理時，雖不斷降低使用成本，進行內部廠務管理改善，但各家廠務人員改善仍局限於各自熟悉領域，改善程度有限，無法發揮最大功效，此時則有賴於其它廠務公司或研究單位的經驗協助。
此二協會及台灣工業技術研究院欲藉由海峽兩岸高科技業環安技術研討會、研發單位及廠務人員的相互經驗交流，實有助於此三產業在工安環保的管理與技術提昇。工研院綠色能源環境研究所與中國半導體產業協會及半導體產業協會，秉持產業永續發展理念，不斷提昇高科技產業工安環保績效，共同舉辦此研討會。盼結合產業與研發單位的合作，進行管理與技術經驗交流，提昇高科技產業環保工安效益。

二、會議資訊
· 會議日期：2011年2月28日（星期一）
· 會議地點：上海千禧海鸥大酒店（上海市延安西路2588号，
邮编 201103电话: 86-21-6208 5888）
· 主辦單位：台灣半導體產業協會
· 執行單位: 工業技術研究院綠色能源與環境研究所
· 協辦單位: 上海集成電路研發中心、台灣光電半導體產業協會、台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會
· 課程大綱：

	時    間
	主講題目　　　
	報告內容
	報告人

	09:00~09:30 
	報　　   到
	CSIA ,TSIA 

	09:30~10:00 
	致詞介紹(ITRI 劉副所長、CSIA代表、TSIA許芳銘主委各10分鐘) 
	CSIA,TSIA 

	10:00~10:20 
	TSIA環安委員會運作與成果經驗分享
	TSIA環安委員會成立了10年以上，在委員會下成立化學品、溫室氣體、能源管理及廢棄物處置四個工作小組。分別協助產業配合政府修訂法規、邀請專家進行技術說明，推動整體產業環境安全提昇工作。本報告即是分享相關的運作經驗與績效說明。
	呂慶慧(TSIA) 

	10:20 ~10:40
	TSIA環安衛資料庫建構與成果分享
	TSIA在環境安全衛生的議題方面，蒐集了50餘項的數據。經由相關據的比對與分析，提供產業製程改善與法規研商的基礎。本項報告即是說明10年的環境安全衛生數據的成果，提供產業一項改進的基礎與資訊。
	鄭如琇(TSIA)

	10:40~11:00 
	休　　　　   　息

	11:00~11:30
	高科技化學品使用與管理風險
	說明半導體產業溶劑、特氣和化學品、PFOA和PFOS未來使用情境與管理策略
	黃建沆(聯電) 

	11:30~12:00
	TSMC之PFCs減量成效與最佳方案
	說明台灣半導體產業在溫室氣體PFCs排放的減量程序及協會之間共同合作減量機制
	許芳銘(台積電) 

	12:00~13:30
	午             餐
	
	

	13:30~14:00
	高科技廠房氣態污染物控制技術
	1.針對半導體、LED、LCD與太陽光電產業，介紹全球最先進的local scrubber處理技術與設備。

2.針對IC奈米先進製程，介紹最新的氣態微污染(airborne molecular contamination, AMC)偵測與控制技術與設備，以及台灣發生過的案例分享。
	李壽南 (工研院) 

	14:00~14:30
	節能高效率Local Scrubber技術
	該公司研究設備為台灣地區廠商自行研發並廣泛被高科技產業接受的設備。以有效低溫的PFCs破壞去除設備，降低PFCs溫室氣體的排放。
	臺禹科機
 (莊涵翔)

	14:30~15:00
	休　　　　   　息

	15:00~15:30 
	高科技廠房汙染物

在線(on-line)量測分析技術
	說明半導體/TFT-LCD/LED/PV Solar 汙染物 (氣體/液體) 在線量測分析技術、經驗與成果分享。
	聯宙科技
(劉貴華)

	15:30~16:00
	台灣高科技產業廢水處理與案例分享
	報告重點包含半導體、TFT-LCD、LED及太陽能電池的廢水特性。並藉由工研院在此領域的研究成果包含厭氣處理、薄膜技術及物化處理程序，協助解決台灣高科技產業的廢水問題。
	梁德明
(工研院) 

	16:00~16:30
	產業廢水高級處理與回收技術
	報告重點包含FBR-Fenton處理技術、MBR薄膜技術及電滲析水脫鹽回收技術，協助相關產業進行用水回收及節水措施。
	周厚志(松喬科技)

	16:30~17:00
	綜   合   討   論
	
	全體參與者
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